
Title (en)
Method for removing at least one brittle layer from a substrate

Title (de)
Verfahren zur Entfernung mindestens einer spröden Schicht von einem Substrat

Title (fr)
Procédé d'enlèvement d'au moins une couche cassante d'un substrat

Publication
EP 1445040 A1 20040811 (DE)

Application
EP 03000755 A 20030113

Priority
EP 03000755 A 20030113

Abstract (en)
The coating removal process can remove at least a brittle coating (7) from a substrate (4) by means of thermal shock at a temperature (T)
considerably above room temperature (RT) without damaging the substrate. The thermal shock causes the growth of a crack system in the brittle
layer, thus at least partly separating it from the substrate.

Abstract (de)
Verfahren zur Entfernung von zumindest einer Schicht von einem Substrat nach dem Stand der Technik haben den Nachteil, dass das Substrat in
ungewünschter Weise beschädigt wird. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht die Entfernung zumindest einer spröden Schicht (7,10) von
einem Substrat durch einen Thermoschock, wobei das Substrat (4) nicht geschädigt wird. <IMAGE>
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